
 
 
平成23年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 
 

修正の理由 
急激な円高の進行や、世界的な景気悪化への懸念はあるものの、半導体製造装置や実装装置（電子デバイスシステム事
業）への設備投資需要が予想以上に強いことに加え、米国向け携帯電話等（産業・ITシステム事業）、一部商材の出荷が
予想を上回ることから、平成23年3月期通期連結業績予想の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は前回予想を上
回る見込みです。 
 
（注）上記予想値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の
様々な要因により異なる結果となることがあります。 

以 上
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業績予想の修正に関するお知らせ  

最近の業績動向を踏まえ、平成22年7月26日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知
らせいたします。  

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 670,000 20,200 20,500 12,600 91.61
今回発表予想(B) 680,000 25,500 26,000 17,000 123.60
増減額(B-A) 10,000 5,300 5,500 4,400
増減率(%) 1.5 26.2 26.8 34.9
（ご参考）前期実績 
（平成22年3月期）

616,877 △1,626 △496 △2,827 △20.55


